
１２／１３（水）～１５（金）の行事

報道発表資料の配付日時 １２月７日（木）１５時００分

発 表 項 目 「SEMICON Japan 2023」への北海道ブースの出展について

（ 行 事 名 ） （Rapidus（株）と共同出展）

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

道では、ラピダス社の立地を契機として、道内の半導体関連産業の振興
概 要 を図ることとしており、この度、道外の半導体関連企業の誘致を行うため、

市町村や(一社）北海道新産業創造機構(ANIC)と連携して、東京都で開催さ
れる国際展示会にRapidus（株）と共同出展しますのでお知らせします。

１．「SEMICON Japan 2023」の概要

(1)日 時：令和５年１２月１３日(水)～１５日(金) 10:00～17:00

(2)会 場：東京ビッグサイト（東展示棟）東京都江東区有明３丁目

(3)主 催：SEMIジャパン

(4)内 容：半導体や製造装置、部素材に関する国際展示会

（国内最大の半導体関連の展示会）

(5)来場数：51,480名（昨年度実績）

２．北海道ブースの概要

(1)出展場所：小間番号 ２２４８

(2)出展内容：

・本道の立地優位性のＰＲ

・道内７市(※)の企業誘致の取組紹介

・（一社）北海道新産業創造機構(ANIC)の紹介

※「北海道次世代半導体産業立地推進連携会議」のもとに設置している

「市町村ネットワーク」の構成市町村のうち、７市（札幌、江別、

千歳、岩見沢、美唄、小樽、苫小牧）の職員がブースでＰＲ。

また、１６市町のパンフレットをブースに配架。

備 考 道が、Rapidus（株）と共同で展示会に出展するのは、今回が初めてです。

報 道 ( 取 材 ) 当日の取材を希望される場合は、下記URLから事前のご登録をお願いする
に 当 た っ て とともに、下記担当までお知らせください。
の お 願 い https://www.semiconjapan.org/jp/news-press/press-registration

展示会プレス登録ページ⇒

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付
と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 経済部産業振興局次世代半導体戦略室（担当者：畠山、柏村）
（ 連 絡 先 ） ＴＥＬ(ダイヤルイン):０１１－２０６－９０８７ 内線:２６－３１１



北海道ブース

■会場：東京ビッグサイト（東展示棟）

Rapidusブース

小間番号：2248


